








































专利名称(译) 使用CMUT的孔径综合
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代理人(译) 刘春元
李家麟

审查员(译) 肖丁

优先权 11/904454 2007-09-26 US

其他公开文献 CN101809458A

外部链接  Espacenet SIPO

摘要(译)

超声成像系统(100)可利用偏置线路元件选择和各种孔径综合(614)技术使
用电容性薄膜或电致伸缩超声换能器(102)来实现各向同性的容积成像。
可通过使用波束形成器来沿着一个维度聚焦、然后沿着另一个方向执行
第二轮的“离线”或“回顾式”波束形成来执行二维波束形成。
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